2026年中国大学生机械工程创新创意大赛——包装与食品工程创新创意赛
揭榜挂帅类企业指定命题
	命题编号
	HL202601
	命题名称
	矩阵分区加热技术

	命题企业
	华联机械集团有限公司
	联系人及联系方式
	董蓓华  研发技术中心总监
13957795335

	命题背景
	热成型包装是当今比较流行和先进的包装方式之一，广泛应用在生鲜食品包装。传统热成型包装机采用平板恒温加热技术使成型膜均匀加热，但加热后的成型膜在拉伸成型的时候存在拉伸不均匀问题，成型后的托盒中间薄边缘厚，严重影响成型托盒质量。

	命题要求
	命题旨在热成型包装机中应用矩阵分区加热技术代替平板恒温加热技术，通过电脑编程，平板可以依托盒型装分区加热，使托盒在热成型过程中均匀拉伸。要求：
1.设计一种矩阵分区加热技术，平板尺寸420 mm*420 mm，每个模块5 mm*5 mm进行分区，每个分区的温度独立可控。
2.每个模块最高温度可达220 ℃；
3.加热输出功率可调，相临模块温度差可高于30 ℃。

	技术指标
	提供1项矩阵分区加热技术的技术路线图。

	成果形式
	作品需最终提供如下报告，其中作品报告为必交项，其余成果为加分项。
1.作品报告：记录项目的研究背景、技术实现、图纸设计、测量数据、实验结果及数据分析。
2.图纸设计：完整的图纸设计。

	完成时间
	具体时间安排见大赛公告。

	其它要求
	本项目建议团队成员应具有相关专业背景。企业将为项目提供必要的技术支持，并解答相关技术问题。
技术保密：项目过程中企业提供的数据、文档、技术资料等信息均为企业所有，团队须严格遵循企业所制定的相关保密规定，确保不出现任何形式的泄密或违规使用情况。



